Ingurune Pilotua,
muturreko
baldintzetako
osagaiak garatzeko
eta fabrikatzeko:
zeramikak, MMC-ak
eta CMC-ak,
estaldurak, batasun
aurreratuak.

Planta pilotuak non fabrikatzen diren muturreko baldintzetako osagaiak, honelako egitura du: 1.- Zeramika-
CERMETS-MMC eta MCM-s fabrikazioa: Lehengaia egokitzeko instalazioak: ehoketa eta nahastea, granulazioa
(spray drying eta ohe fluidizatua), hautsak injektatzeko eta material, zeramika sintesia eta cermets bidezko
fabrikazio gehigarrirako Hotzean prentsatua: uniaxiala, Pim eta Fabrikazio gehigarria. Presiorik gabeko
sinterizazioa (2000°C-rainoko labeak atmosfera desberdinekin) eta presio mekanikoarekin (hot press, SPS eta
ers). 2.- Unio aurreratuen prozesuak: Micro-Laser, oso lodiera txikiko piezak eta input termiko baxua behar

duten jakintzagaiak elkartzeko. Txingarretan : txingarretan labea 1200°C-ra arte lan egiten du hainbat huts-
mailatan. Hozte-sistema du, arrapala egokitu ahal izateko. Indukzioz txingarretan dagoen ekipoa Elektroi-sorta
bidezko soldadura ekipamendurako sarbidea (EBW), goi-errekerimenduen loturak garatzeko 3.- Prestazio
handiko estalduren fabrikazioa Proiekzio termikoaren prozesua plasma bidez: Atmospheric Plasma Spray
(APS). Abiadura handiko deposizio prozesuak: High Velocity Oxy Fuel (HVOF). TECNALIAn garatutako
berariazko posizio prozesuak: detonazioa: High frequency Pulse Detonation (HFPD) eta abiadura handiko
errekuntza: Oxy-Fuel lonization (ofi) eta HVOF/HVAF.

EKIPO ETA OSAGAI GARRANTZITSUENAK

» Atmosfera kontrolatua duten labeak, 1.400°C-raino



Atmosfera kontrolatua duten labeak, 1.400°C-raino

» Hutsune handiko labeak, 2.000°C-ra arte.
Hutsune handiko labeak, 2.000°C-ra arte.

» Innovent Fabrikazio gehigarriko ekipoa
Innovent Fabrikazio gehigarriko ekipoa

» Spray Dryer Yamato: hautsa kiskaltzeko
Spray Dryer Yamato: hautsa txikitzeko

» TXingarretazko labea
Txingarretazko labea

APLIKAZIO-EREMUAK

Fabrikazio prozesuak
Materialen disefio eta garapena
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AKTIBOAK ESKAINTZEN DITUEN ZERBITZUAK

Ingurune erasotzaileetarako irtenbide berriak garatzea.

Muturreko baldintzetan oinarritutako materialetan soluzioak garatzea: materialak bulketan (CMC-s, MMC-
s eta zeramikak), batasun aurreratuak (birkargak barne) eta estaldurak.

Muturreko baldintzak bete behar dituzten osagaien bizitzaren luzapena

Osagaien bizitzaren ebaluazioa eta muturreko baldintzetarako materialen soluzioetan oinarritutako
hobekuntzak: materialak bulketan (CMC-s, MMC-s eta zeramikak), batasun aurreratuak (birkargak
barne) eta estaldurak.

Muturreko baldintzetako osagaien fabrikazioa.

BULK-osagaien fabrikazioa, pulbimetalurgiako tekniken bidez (CMC, MMC-s eta zeramikak), prestazio
handiko osagarrien eta eskakizun handiko piezen estaldura aurreratuen bidez.

Prestakuntza

Zeramikak, MMC-ak eta CMC-ak fabrikatzeko prozesuan prestakuntza teknikoa; elkartze aurreratuen
prozesuak (txingarra, zabalkundea, EBW ...) eta proiekzio termikoan oinarritutako geruzak kentzeko
prozesuak.
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